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2024-2029年国内外航天微电子深度分析及产业发展前景咨询报告
报告简介
我国的航天微电子技术是在极其艰难困苦的条件下发展起来的。一方面西方国家对中国实施严格封锁，从原材料到元器件都对我方实施禁运，原苏联又单方面撕毁合同，撤走专家、带走图纸。为了航天技术的发展，航天人奋发图强，坚定不移地走独立自主、自力更生的道路。为了研制远程液体战略导弹武器——弹载计算机，由周恩来总理兼主任委员的中央专委决定组建我国第一个计算机与集成电路相结合的微电子学研究所，于1965年9月1日正式成立了以研制——制导计算机(代号156工程)为目标的“156工程处”，这是中国航天微电子的开始。经过近40年的发展，目前中国航天微电子已形成了一支具有3000多人的专业化科研生产队伍，配备有国际90年代的科研生产条件，仅在“九五”期间就为航天重点型号配套了几百个品种、近百万只集成电路，基本满足了航天产品的急需，保证了我国航天事业的稳定发展。
纵观中国航天微电子的发展历程，可概括为：第一，中国航天微电子产业应航天技术的发展而产生。初创时期，针对航天型号的需求，西方市场对中国实行严密封锁，外购不了，国内整个微电子行业也还刚刚起步，没有民用市场产品供选择，在这种无可奈何的情况下，国家不得不组织专门研究人才、建立专门研究机构，开展航天专用集成电路的研制、生产。
第二，中国航天微电子产业已是航天技术发展不可分割的一部分。尽管中国整个微电子技术已取得了长足的进步，一些具有国际先进水平的生产线也先后在国内建成并营运，但总体来说无论在品种上还是在水平上离航天需求还有相当的差距。
第三，微电子技术在航天技术中的作用将越来越重要。随着微电子技术的飞速发展，越来越大的电子系统将都能在一个芯片上实现，即所谓“系统芯片化、芯片系统化”已是不可阻挡的历史潮流，而且据有关资料统计，电子系统在航天器中所占地比重已达70%，因此，微电子技术已成为航天技术的核心竞争力。
第四，中国航天微电子产业的长期存在是必然的。从国家安全和产品质量来考虑，航天业作为一个特殊的行业，其关键的、核心的芯片必须掌握在自己手里。
本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、教育部、51行业报告网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国航天微电子市场进行了分析研究。报告在总结中国航天微电子发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国航天微电子的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为航天微电子企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。
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